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€ Verfahren zur Herstellung mehrschichtiger Muster aus Metall.

Es wird ein die nachstehend aufgefiihrten, aufeinan-

der folgenden Verfahrensschritte aufweisendes Ver-
fahren zur Herstellung mehrschichtiger Metallmuster be-
schrieben. Auflegen eines mit einem gefarbten Muster ver-
sehenen Filmes auf ein Substrat, Umdrucken des Musters
auf das Substrat durch Erwérmen, Anfarben des Substra-
tes in einer Pigmentlosung, Entfernen von auf dem Sub-
strat verbliebenem Ol und dort zuriickgebliebener Farb-
stofflésung bzw. Tinte, Auftragen einer leitféhigen Tinte auf
das Muster; Plattieren des Musters auf galvanischem
Wege bis zum Etreichen einer geforderten Schichtdicke,
Reinigen und Trocknen des Substrates und Fertigstelien
des Musters auf dem Substrat,
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Beschreibung

Muster aus Metall auf Substraten wurden im all-
gemeinen mittels Heissprageverfahren hergestellt,
wobei ein Metalimuster unter Verwendung einer
aufgewickelten Metallfolie mittels einer Prageform
und einer Prigemaschine auf einen Gegenstand
aufgebracht wurde. Diese Technik unterliegt jedoch
den nachfolgend aufgeflihrten Beschrénkungen und
hat die nachfolgend aufgezeigten Nachteile.

1. Die Anwendung dieser Technik ist auf Sub-
strate, wie Papier und Kunststoffe, beschrankt; sie
kann nicht auf Glas, Porzellan, bemalte Produkte,
Emaillewaren, wie Cloisonné-Waren, Metalle etc.
angewandt werden. Ausserdem sind auch nicht alle
Kunststoffe fiir die Aufnahme von Mustern nach
dieser Technik geeignet.

2. Das Heissprageverfahren ist ausserdem auf
Substrate mit flacher Oberfldche begrenzt und kann
nur mit Mithe auf Substrate mit gekriimmter Ober-
flache angewandt werden.

3. Mittels dieser Technik hergestellte Metalimu-
ster sind flach und kdénnen keinen dreidimensiona-
len Eindruck erwecken.

4. Mittels dieser Technik erzeugte Metalimuster
ergeben einen hohen Prozentsatz an Ausschuss
und zeigen mehr oder weniger rauhe Kanten.

Daneben besteht ein weiteres, als «Einlege- oder
Intarsien-Technik» bezeichnetes Verfahren, mit dem
vergleichsweise schéne Muster oder Dessins aus
Metall auf der Oberfldche einiger Kunststoffe mittels
eines Spritzgussverfahrens erzeugt werden kdnnen.
Fir dieses Verfahren werden jedoch kostspielige
Formen benttigt, was in der Folge zu hohen Pro-
duktkosten fihrt.

Diese Erfindung wurde ersonnen, um verschiede-
ne Verfahren zur Herstellung von Mustern aus Me-
tall auf Substraten aus einer grossen Vielfalt von
Materialien, zu schaffen.

Das zu der vorliegenden Erfindung gehérige all-
gemeine Verfahren besteht darin, ein Muster auf
ein nicht leitendes Substrat umzudrucken, das Mu-
ster anzufdrben und mehrschichtige Metallmuster
zu drucken und auf galvanischem Wege zu plattie-
ren. Das andere allgemeine Verfahren besteht dar-
in, die Riickseite eines fertigen Metallmusters mit
einer Klebemittelschicht zu berziehen und mit ei-
nem abziehbaren Papier, wie Olpapier zu bedek-
ken, welches abgezogen werden kann, um das Me-
tallmuster auf einen Gegenstand aufzukleben.

Ein Verfahren nach der Lehre dieser Erfindung
besteht darin, auf einer diinnen Metallplatte ein Me-
tallmuster zu erzeugen, indem man die Metallplatte
mit einer photosensitiven Emulsion beschichtet, auf
die auf der Platte befindliche Emuision einen als
Schablone dienenden vorgeharteten Film auflegt,
die photosensitive Emulsion mit UV-Strahlen belich-
tet, den als Schablone dienenden Film abnimmt,
die Platte in einer Entwicklerldsung untertaucht, den
unbelichteten Teil der photosensitiven Emulsion mit
Wasser abwiéscht, durch Galvanisieren eine Kohle-
trennschicht auf der Platte niederschlagt und
schliesslich das Metalimuster auf der lber den un-
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belichteten Bereichen der photosensitiven Emulsion
befindlichen Kohletrennschicht auf galvanischem
Wege plattiert.

Ein anderes Verfahren besteht darin, auf einer
diinnen Metallplatte ein Metallmuster zu erzeugen,
indem man einen als Schablone dienenden Film
mit schwarzer und weisser Farbe herstellt, den
Film auf die mit einer photosensitiven Emulsion be-
schichtete Metallplatte auflegt, die photosensitive
Emulsion mit UV-Strahlen belichtet, den Film ab-
nimmt, die Platte in einer Entwicklerlésung unter-
taucht, die Platte wascht, um den unbelichteten
Teil der photosensitiven Emulsion zu entfernen, auf
die Riickseite der Platte ein saurebesténdiges Cel-
lophanband aufklebt und mit Saure den nicht mit
der photosensitiven Emulsion bedeckten Teil der
Platte abatzt, d.h. diesen mit Ausnahme des Me-
tallmusters entfernt, und schliesslich die Emulsion
und die Tinte mittels eines Reinigungsmittels von
dem Metallmuster entfernt.

Ein weiteres Verfahren besteht darin, ein Metall-
muster zu erzeugen, indem man eine diinne Platte,
deren nach oben gewandie Oberflache eine Aus-
schnittschablone aufweist, auf eine als Substrat die-
nende diinne Metallplatte auflegt, danach das glei-
che Muster, wie es die Ausschnittschablone in der
diinnen Platte zeigt, mittels einer Stahlbiirste auf die
diinne Metaliplatte aufbiirstet und danach auf dem
durch Aufbiirsten erhaltenen Muster durch Plattieren
auf galvanischen farbigen Metallschichten aufbringt.

Die der vorliegenden Erfindung zugehérigen Ver-
fahren zur Herstellung mehrschichtiger Metallmuster
kénnen innerhalb eines weiten Bereiches von Sub-
straten angewandt werden, wie beispielsweise fir
Uhren, einschliesslich Taschen- und Armbanduhren,
Brillengestelle, Autokennzeichen, Preispokale, Metal-
le, Porzellanwaren, Toilettenartikel und dergleichen.

Fig. 1 zeigt ein Fliessdiagramm des ersten Ver-
fahrens zur Herstellung von Metallmustern geméss
der Erfindung;

Fig. 2 zeigt eine schaubildliche Darstellung des
ersten Verfahrens zur Herstellung von Metallmu-
stern geméss der Erfindung;

Fig. 3 zeigt ein Fliessdiagramm des zweiten Ver-
fahrens zur Herstellung von Metallmustern geméss
der Erfindung;

Fig. 4 zeigt eine schaubildliche Darstellung des
zweiten Verfahrens zur Herstellung von Metalimu-
stern geméss der Erfindung;

Fig. 5 zeigt ein Fliessdiagramm des dritten Ver-
fahrens zur Herstellung von Metallmustern geméss
der Erfindung;

Fig. 6 zeigt eine schaubildliche Darstellung des
dritten Verfahrens zur Herstellung von Metallmu-
stern gemdss der Erfindung;

Fig. 7 zeigt ein Fliessdiagramm des vierten Ver-
fahrens zur Herstellung von Metalimustern geméss
der Erfindung;

Fig. 8 zeigt eine schaubildiiche Darstellung des
vierten Verfahrens zur Herstellung von Metalimu-
stern geméss der Erfindung;

Fig. 9 zeigt eine schaubildliche Darstellung des
fiinften Verfahrens zur Herstellung von Metalimu-
stern gemdss der Erfindung;
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Fig. 10 zeigt ein nach einem der erfindungsge-
massen Verfahren hergestelltes Metallmuster in
perspektivischer Darstellung;

Fig. 11 zeigt ein nach einem der erfindungsge-
massen Verfahren hergestelltes fertiges Metalimu-
ster im Schnitt.

Das erste, der vorliegenden Erfindung zugehdrige
Verfahren zur Herstellung eines Metallmusters, wie
in den Fig. 1 und 2 dargestellt, weist die nachste-
hend aufgefithrten aufeinanderfolgenden Verfah-
rensschritte auf:

A. Schieifen der Oberfliche eines nicht leitenden
Substrates

B. Waschen des Substrates 1 in lauwarmem
Wasser 2 mit einer Temperatur von anndhernd
40°C und Entfernen von Ol mittels eines dem Was-
ser zugesetzten chemischen Olentfernungsmittels
mit Hilfe einer Ultraschallbehandiung.

C. Drucken eines Musters auf einen Celluloidfilm
5 mittels Farbtinte 3 und Silbergranulat 4, derart,
dass der Film 5 fiir den Farbumdruck in Stufe D ver-
wendet werden kann und dass das Silbergranulat 4
einen vergleichsweise dicken Schutzschild bildet,
durch den wahrend des Farbeprozesses die Farblo-
sung bzw. -tinte nur schwer durchsickern kann.

D. Stabilisieren des Substrates 1 auf einer festen
Unterlage 6, danach Auflegen des Filmes 5 auf die
Oberflache des Substrates 1 und Umdrucken des
Musters vom Film 5 auf die Oberfléche des Sub-
strates 1, indem beide auf 70°C oder anndhernd
diese Temperatur erwérmt werden.

E. Einsickernlassen der Farbe in das Substrat 1
durch Untertauchen des Substrates 1 in einer Farb-
I5sung bei Raumtemperatur oder einer Temperatur
von 60 bis 80°C, je nach Art des fir das Substrat 1
verwendeten Materials. .

F. Eintauchen des Substrates 1 in mit einem Ol-
entfernungsmittel vermischtes und auf annéhernd
40°C erwarmtes Wasser zur Entfernung von Ol
(Die Verfahrensstufen E und F kénnen, sofern not-
wendig, wiederholt werden.) .

G. Vollstandiges Entfernen des restlichen Ols, der
Farbtinte 3 und des Silbergranulates 4 durch Unter-
tauchen des Substrates 1 in eine Reinigungsldsung
8 unter Anwendung einer Ultraschallbehandlung.

H. Aufdrucken einer leitfihigen Tinte 9 auf die
Oberflache des Substrates 1 an den Stellen, an de-
nen ein Muster erzeugt werden soll.

. Plattieren des Substrates 1 in einer Galvanisie-
rungsldsung bei einem Strom von 5 Ampere und ei-
ner Temperatur von 40°C, um ein Metallmuster 10
auf der leitfahigen Tinte 9 zu erzeugen und auf die
erforderliche Schichtdicke zu verstérken.

J. Eintauchen des Substrates 1 in lauwarmes
Wasser von anndhernd 40°C, dem ein Olentfer-
nungsmittel von annéhernd 40°C beigemischt war,
um das Substrat 1 vollstandig zu reinigen und dar-
auf verbliebenes Ol zu entfernen.

K. Trocknen des Substrates 1 durch Erwédrmen.

L. Beschichten des fertigen Musters 10 mit ei-
nem Uberzug aus transparentem Harz 11, um das
Muster 10 zu schiitzen und das Verfahren abzu-
schliessen.
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Das erste Verfahren ist zur direkten Erzeugung
eines Metallmusters 10 auf einem nicht leitenden
Substrat 1 durch Plattieren auf galvanischem Wege
ausgelegt. Da jedoch nicht alle fiir das Substrat 1
in Betracht kommenden Materialien fiir die Anwen-
dung dieses Verfahrens geeignet sind, soll das fiir
letztgenannten Materialien geeignete zweite Verfah-
ren, wie es in den Fig. 3 und 4 dargestellt ist, be-
schrieben werden.

A. Vorgéngiges Erzeugen eines Metallmusters 2
auf einem nicht leitenden Substrat 1 mittels des
oben beschriebenen ersten Verfahrens.

B'. Umhiillen der nach oben gerichteten Oberfl&-
che des Substrates 1 mit einem, vorzugsweise
transparenten, Cellophanband 3.

C’. Wiederholtes Einwirkenlassen von Lichistrah-
len 4 auf die Stellen, an denen sich das Metallmu-
ster befindet, fiir viele Male.

D'. Abheben des Metallmusters vom Substrat 1
mittels des Bandes.

E’. Beschichten der Riickseite des Metallmusters
mit einem Klebemittel 5.

F'. Bedecken des Klebemittels 5 auf der Riicksei-
te des Metallmusters mit einem abziehbaren Papier
und Abschliessen des Verfahrens.

Das unter Anwendung des zweiten Verfahrens
erzeugte Metallmuster kann auf ein Substrat 1, wie
beispielsweise eine Uhr, eine Armband- oder Ta-
schenuhr, einen Pokal etc., aufgeklebt werden, in-
dem man das abziehbare Papier 6 abzieht. Das
auf dem Muster befindliche Cellophanband 3 kann
ebenfalls abgezogen werden, sofern die Oberfléche
des Metallmusters nicht besonders geschiitzt wer-
den soll. Weiterhin besteht die Mdglichkeit, das
Metallmuster, nachdem das Band 3 entfernt wor-
den ist, mit Lack oder Emaille zu tberziehen, z.B.

wenn das Muster auf Porzellanwaren, ein-
schiiesslich  Badezimmereinrichtungen,  befestigt
worden ist.

Das dritte Verfahren, wie in den Fig. 5 und 6
dargestellt, ist eine andere Methode, um ein Metall-
muster zu erzeugen, das auf seiner Riickseite eine
mit einem abziehbaren Papier bedeckte Klebemittel-
schicht aufweist. Dieses Verfahren, das nachste-
hend beschrieben werden soll, weist die folgenden
Verfahrensstufen auf:

A”. Beschichten der Oberflache einer diinnen
Metallplatte vorgegebener Grésse mit einer photo-
sensitiven Emulsion 21.

B~. Aufbringen eines Filmes 3 mit einer vorgefer-
tigten Schablone auf die photosensitive Emulsion 2.

C". Belichten der photosensitiven Emulsion 2 mit
von einer Strahlenquelle 4 stammenden UV-Strah-
len, um die Emulsion 2 in den, von der Schablone
nicht bedeckten Bereichen zu hérten.

D”. Abnehmen des Filmes 3 und Eintauchen der
Platte 1 in einer Entwicklerldsung 5, um die von der
Schablone nicht bedeckten Teile der Emulsion 2
aufzuweichen.

E~. Abwaschen des nicht mit UV-Strahlen belich-
teten Teiles der Emulsion 2.

F~. Galvanisches Abscheiden einer Kohletrenn-



5 CH 684 540 A5 6

schicht 6 auf den Teilen der Platte, von denen die
Emulsion 2 abgewaschen worden war.

G~. Galvanisches Abscheiden eines Metallmu-
sters 7 auf der Kohletrennschicht 6.

H~. Aufdrucken einer Tinte 8 mittels. eines Sieb-
druckverfahrens, wobei die Bereiche des Musters 7,
welche die erste, durch Plattierung aufgebrachte
Metallschicht fragen, ausgenommen sind.

I”. Galvanisches Abscheiden einer zweiten Me-
tallschicht auf dem Muster 7, welches die erste Me-
tallschicht tragt.

J~. Stabilisieren der Metallpatte 1 durch Aufbrin-
gen auf eine feste Unterlage 9 und Bedecken der
fertigen Oberflache des Metallmusters 7 mit einem
Cellophanband 10.

K”. Abtrennen des fertigen Metallmusters 7 von
der Kohletrennschicht 6 durch Klopfen und Fertig-
stellen des aus mehreren durch Plattieren erzeug-
ten Schichten gebildeten, und mit dem Band 10 be-
deckten Metallmusters 7.

Falls das Metalimuster verschiedenfarbig sein
soll, so kénnen einer Galvanisierungslésung Pig-
mente beigemischt werden, um das Muster im
Zuge des Plattierungsprozesses anzuférben.

Das vierte Verfahren gemass der vorliegenden
Erflndung schliesst, wie in den F|g 7 und 8 darge-
stellt, ein Atzverfahren ein, wie nachfolgend be-
schrieben werden soll. Dieses Verfahren umfasst
die folgenden Verfahrensstufen:

A, Herstellung eines Schwarz/Weiss-Filmes, auf
dem das vorgesehene Muster aufgetragen ist, wo-
bei der schwarze Teil dem zu erzeugenden Muster
entspricht.

B. Auflegen des Filmes 3 auf eine diinne Me-
tallplatte 1, die mit einer photosensitiven Emulsion
2 beschichtet ist und Belichten der Emulsion 2 mit
von einer Strahlungsquelle 4 stammenden UV-
Strahlen.

C. Abnehmen des Filmes 3 und Eintauchen der
Platte 1 in eine Entwicklerldsung 5, um den be-
deckten Teil der Emuision 2 aufzuweichen und ab-
zuwaschen, so dass der belichtete Teil der Emulsi-
on zurlckbleibt.

D~. Befestigen eines haftfdhigen Gellophanban-
des 6 auf der Riickseite der Platte 1.

E™. Atzen des nicht von der Emulsion 2 bedeck-
ten Teiles oder des nicht mit dem Muster versehe-
nen Teiles mit einer S&ure 7, wobei das Muster,
welches aufgrund der vorhergehenden Belichtung
mit UV-Strahlen sdurebestandig ist, zurlickgelassen
wird.

F~. Entfernen der auf dem fertigen Metalimuster
9 verbliebenen Emulsion 2 und der Tinte mit Hilfe
eines Reinigungsmittels und Abschliessen des Ver-
fahrens.

Das fiinfte Verfahren gemass der vorliegenden
Erfindung schliesst, wie in Fig. 9 dargestellt, ein
Stanzverfahren ein, das nachfolgend beschrieben
werden soll. Dieses Verfahren umfasst die folgen-
den Verfahrensstufen:

1. Auflegen einer mit einer Ausschnittschablone
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versehenen diinnen Plaite auf die nach oben ge-
richtete Oberfldche einer diinnen Metallplaite, da-
nach Erzeugen des gleichen Musters, wie es die
Ausschnittschablone zeigt, in der diinnen Metallplat-
te durch Bestreichen der Oberflache der diinnen
Metallplatte mit einer Stahlbiirste und anschliessen-
des Plattieren der diinnen Metallplatte durch Galva-
nisieren, um eine farbige Metallschicht auf dem
durch Aufbirsten erzeugten Muster.

2. Stabilisieren der Platte 1 mittels einer Unterla-
ge 2 und anschliessendes Aufkleben eines haftféhi-
gen Cellophanbandes auf die Oberflache der Platte,
um das Metallmuster 9 zu schiitzen.

3. Anbringung einer das Metallmuster umgeben-
den peforierten Linie durch Stanzen.

4. Befestigen eines klebefihigen Cellophanban-
des 4 auf der nach oben gerichteten Oberflache der
Plate 1, derart, dass das Metallmuster abgenom-
men werden kann, und Entfernen des von der Per-
forierung umgebenen Metallmusters durch Klopfen
und anschliessende Beendigung des Verfahrens.

Das fertige Metallmuster 9 kann leere Ausneh-
mungen 91 aufweisen, die mit einer von derjenigen
des Substrates, auf dem das Muster befestigt wer-
den soll, verschiedenen Farbe bedruckt werden
kénnen, wie in Flg 11 dargestellt. Danach wird auf
der Riickseite ein klebefihiges Cellophanband 92
befestigt und ein abziehbares Olpapier 93 auf das
klebefdhige Cellophanband 92 aufgebracht, derart,
dass das Metallmuster 9 auf jedes beliebige Pro-
dukt aufgeklebt werden kann, indem das Olpapier
93 abgezogen wird.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung mehrschichtiger Mu-
ster aus Metall nach folgenden Verfahrensschritten:

a) Schleifen der Oberflache eines nicht leitenden

Substrats (1) und Entfernen von Ol von der nach

oben gerichteten Oberflache des Substrats,

b) Drucken eines Musters auf einen Celluloidfilm

mittels Farbe und Silbergranulat,

c) Festhalten des Substrats auf einer festen Un-

terlage,

d) Umdrucken des auf dem Film befindlichen Mu-

sters auf die Oberflache des Substrats, indem

beide auf 70°C oder annghernd diese Tempera-

tur erwédrmt werden,

e) Férben des Substrats durch Eintauchen in

eine Farbldsung, _

f} Entfernen des Ols vom Substrat bei Raumtem-

peratur, wobei die Verfahrensschritte ) und f),

sofern notwendig, wiederholt werden kénnen,

g) Volistandiges Abwaschen von auf dem Sub-

strat verbliebenem restlichem Ol, Farbtinte und

Silbergranulat,

h) Beschichten des auf der Oberfldche des Sub-

strats befindlichen Musters mit einer leitfdhigen

Tinte,

i) Plattieren des Metalimusters mit einer Metall-

schicht durch Eintauchen des Substrats in eine

Galvanisierungslésung,

j) Reinigen des Substrats durch vollstdndiges

Entfernen des Ols von der Substratoberfléche,
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k) Trocknen des Substrats durch Erwarmen und

) Beschichten des auf der Substratoberfléche be-

findlichen Musters mit einem Uberzug aus trans-

parentem Harz, um das Muster zu schiitzen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das farbige Muster auf dem Cellulo-
idfilm mittels eines Farbdruckverfahrens mit Farbtin-
te und Silbergranulat erzeugt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Metallmuster im voraus auf ei-
nem nichtleitenden Substrat erzeugt wird, worauf
die Oberflache des Substrats mit einem Zeliglas-
band bedeckt, das Metallmuster mehrmals leicht
geklopft und danach das Metallmuster mit dem
Band vom Substrat abgenommen wird, worauf die
Riickseite des Metallmusters mit einem Klebmittel
beschichtet und zuletzt das Klebmittel mit einem
abziehbaren Papier bedeckt wird.

4. Verfahren zur Herstellung mehrschichtiger Mu-~
ster aus Metall nach folgenden Verfahrensschritten:

a) Beschichten der nach oben gerichteten Ober-

flache einer diinnwandigen Metallplatte mit einer

photosensitiven Emulsion,

b) Aufbringen eines mit einer aufgedruckten

Schablone versehenen Films auf die photosensi-

tive Emulsion,

¢) Belichten der photosensitiven Emulsion mit UV-

Strahlen, um nicht bedeckte Bereiche zu hérten,

d) Eintauchen der Platte nach dem Abnehmen

des Films in eine Entwicklerldsung,

e) Abwaschen des nicht mit UV-Strahlen belich-

teten Bereichs der Emulsion (2) mit Wasser,

f) galvanisches Abscheiden einer Kohletrenn-

schicht auf den nicht belichteten Bereichen der

Platte,

q) Plattieren der nicht belichteten, von der Kohle-

trennschicht bedeckten Bereiche, d.h. des Metall-

musters, auf galvanischem Weg,

h) Schiitzen des belichteten, photosensibilisierten

Bereiches der Platte durch Bedrucken,

i) Erneutes Plattieren der nicht belichteten, be-

reits plattierten Bereiche der Platte auf galvani-

schem Weg,

j) Festhalten der Platte auf einer festen Unterlage

und Bedecken des Metallmusters mit einem Zell-

glasband, und

k) Entfernen der Kohletrennschicht vom Muster

durch Kiopfen.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mehrschichtige Metallmuster
wihrend des Plattierungsschrittes mit verschiede-
nen Farben angeférbt wird.

6. Verfahren zur Herstellung mehrschichtiger Mu-
ster aus Metall nach folgenden Verfahrensschritten:

a) Herstellung eines mit dem Muster bedruckten

Schwarz/Weiss-Filmes,

b) Beschichten einer dinnwandigen Metaliplatte

mit einer photosensitiven Emulsion,

¢) Auflegen des Films auf die photosensitive

Emulsion und Belichten derjenigen Bereiche der

Emulsion mit UV-Strahlen, die nicht von dem

auf dem Film befindiichen Muster abgedeckt

sind,

d) Abnehmen des Films und Eintauchen der Plat-

te in eine Entwicklerldsung,
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) Abwaschen der nicht belichteten Bereiche der

Emulsion,

f) Befestigen eines sdurefesten Zeliglasbandes

auf der Rlickseite der Platte,

g) Atzen des nicht mit dem Muster versehenen

Bereiches der Platte und

h) Entfernen der verbliebenen Emulsion und der

Tinte mit Hilfe eines Reinigungsmittels und Ab-

schliessen des Verfahrens.

7. Verfahren zur Herstellung mehrschichtiger Mu-
ster aus Metall nach folgenden Verfahrensschritten:

a) Herstellen einer mit einer Ausschnittschablone

versehenen dinnwandigen Platte,

b) Auflegen der so hergesteliten Platte auf die

nach oben gerichtete Oberflache einer diinnwan-

digen Metallplatte,

c) Erzeugen eines der Ausschnittschablone ent-

sprechenden Musters in der Metallplatte durch

Bestreichen der Oberflache der Metallplatte mit

einer Stahlbiirste,

d) Plattieren der Metallplatte im Bereich des Mu-

sters mit farbigen Metallschichten auf galvani-

schem Weg,

e) Befestigen der Platte (1) auf einer Haltevor-

richtung und anschliessendes Aufkleben eines

Klebbandes auf die Oberfliche der Platte, um

das Metallmuster (9) zu schiitzen,

f) Anbringen einer das Metallmuster umgebenden

perforierten Linie mittels einer Stanzmaschine

und

g) Erneutes Befestigen eines Klebbandes auf der

nach oben gerichteten Oberflache der Platte und

Abnehmen des von der Perforation umgebenden

Metallmusters durch Wegstossen des das Muster

umgebenden Teils.
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